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Abstract (en)
The method for coating wood or wood materials, in particular, parquet floor elements (1) involves provision of such elements with a sealing layer (7),
heating of the sealing layer, and pressing of the sealing layer by means of a metal belt (6) to cool and harden the layer material. An independent
claim is also included for an apparatus for implementation of the proposed method.

Abstract (de)
Bei einem Verfahren zum Beschichten von Holz oder Holzwerkstoffen, insbesondere Parkettdielen (1) wird auf die Oberfläche des Holzes
oder des Holzwerkstoffes eine Versiegelungsschicht (7) aufgebracht. Die Versiegelungsschicht wird erwärmt und ein Metallband (6) auf
die Versiegelungsschicht gedrückt. Anschließend wird die Versiegelungsschicht abgekühlt, wobei die Metallbahn die Oberfläche der
Versiegelungsschicht so lange kontaktiert bis diese erstarrt ist. <IMAGE>
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